2008年全国高分子材料科学与工程研讨会

第一轮通知

由中国化学会、中国机械工程学会和中国材料研究学会联合主办，由国家复合改性聚合物材料工程技术研究中心和清华大学化工系共同承办的“2008年全国高分子材料科学与工程研讨会”将于2008年10月中旬在森林之城贵阳召开。两年一次的盛会将再次展现我国高分子界的基础研究成果和工程化技术进展，并促进我国高分子材料科学与工程研究的快速发展。热诚欢迎您及您的团队将最新的成果和成功的喜悦带到会上与同行们分享，与大家交流。真诚地期待2008与您相约贵阳。
会议主题
1.高分子材料的合成与反应


            2.高分子材料凝聚结构和性能

3.功能高分子与高分子新材料



     4.高分子材料的改性、复合及共混

5.高分子材料成型装备及新技术应用            6.高分子材料科学发展展望
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国家复合改性聚合物材料工程技术研究中心
电话：0851－8633495；传真：0851－8633481；电子邮件：gczx.gz@163.com
有关大会的日期、报名手续等细节将在大会的第二轮通知上告知。填写了第一轮通知回执者，都将在自己的电子邮箱中收到第二轮通知。
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请于2007年11月底以前将此回执寄至100084北京清华大学化学馆高分子研究所 郭朝霞收。也可通过电子邮件回复。

（此回执复印有效）
